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회사명 (주)알엔투 테크놀로지 대표이사 이효종

설립일 2002년 3월 26일 자본금 3,820,244,500원(2021년 12월말 기준)

주요 사업 무선통신용 부품
다층 세라믹 PCB
소재

직원수 196명(2021년 12월말 기준)

본사/제1공장/알엔원연구소-부(경기도 화성시) 제2공장/알엔원연구소-주(강원도 강릉시)
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대표이사
이 효 종

경영지원 민보홍 상무
• Univ. of Southern California, MBA
• ABeam Consulting Korea, 부사장
• Deloitte Consulting Korea, 본부장

영업 정건교 상무 • 울산대학교 항공우주공학 석사
• 닝보티엔리 이사

제조 육점국 상무 • 서울대학교 금속공학 석사
• 아모텍 연구소

• 서울대학교 금속공학 박사

• 아멕스 신소재연구소

• MRW 테크놀로지 기술연구소
연구소 김병준 상무

• 서울대학교 금속공학 박사
• OCI 중앙연구소
• 삼성SDI
• 삼성전자

품질경영 김경오 상무
• 고려대학교 고체물리학 석사
• 라온텍 품질이사
• 인티그런트 연구소 개발팀장
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Materials

RF Design

Processing

• Excellent Performance 
at High Frequency

• Outstanding Reliability
• Multifunction, Smaller Size

by Embedding Passives
and Integrating Actives

Over 20 years’ LTCC Technologies

구분 일반 PCB MCP

소재 FR4 Ceramic

크기 > 12 inch < 12 inch 대면적화 가능

강도 - 350MPa 고강도

내열성 < 200℃ < 800℃ 4배 우수

구분 일반 PCB MCP

Dielectric Loss 2 x 10-2 1 x 10-3 20배 우수

열전도도 0.3W/mK 3.0W/mK 10배 우수

열팽창 계수 17ppm/℃ 4ppm/℃ Si 정합성

절연 전압 25kV/mm 25kV/mm 동등



9㈜알엔투테크놀로지

세라믹 원천 소재기술 기반 LTCC 소재, 이동통신용 부품 및 세라믹 PCB 제조

반도체 방위사업

영상
의료기 자동차

이동통신

생활가전

이동
통신

영상
의료기

2차 전지 자동차

생활
가전

드론

방위산업반도체

• ABS, TCU, ESC, EPS 모듈
• 77 GHz 충돌 방지 레이더 모듈
• Sensor Packaging 기판
• 배터리 보호소자

• LED Packaging 기판
• IoT Sensor Module
• 배터리 보호소자

• 영상/RF 송수신 모듈
• IoT Sensor Module
• 배터리 보호소자

• 영상 레이더(SAR) 송수신 모듈
• 적외선(IR) 센서 모듈

• Multi-layer Ceramic PCB
- 반도체 검사 프로브카드

• MLC (Coupler 外),
MCP (Termination 外)
- 기지국, 중계기, 스몰셀

• CMOS 센서 패키징 기판
- 외과/치과/산업용

X-ray Detector

• 배터리 보호소자
- 2차 전지 PCM

현재 목표 잠재

LTCC Powder
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Target MarketCurrent Technical Steps

Termination
Attenuator

Printed Resistor,
Lead 형성 기술

REP
(Resistor 

Embedded 
Protector)

Embedded Resistor, 
SMT Entry 기술

• Finer Process
- Printing, Via, Align

• New Process
- Side Termination

• SMT·Packaging
- Multi-Cavity, Brazing

자동차 방위산업

Multi-Cavity

Brazing

Next Step

CMOS Sensor
Packaging
Substrate

Foundry
Service

대면적·高다층
기판 제조기술

Cavity
제조기술
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Current       Mid-term       Long-term

MLC (Coupler)
MCP (Termination)

5G
(V2X)

MCP
(Module/PKG)

ECU, ABS, TPS, 
T/R Module

MLC (Coupler)
MCP (Termination)

Infotainment 
System

REP

eCall
(Emergency Call)

REP

전기차
배터리 보호소자

REP

Portable 
Jump Starter
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2019 2020 2021(감사전)

유동자산 25,027 25,893 45,509

비유동자산 25,492 29,804 30,185

자산 총계 50,519 55,697 75,694

유동부채 4,205 14,817 7,838

비유동부채 14,644 4,743 22,242

부채 총계 18,849 19,560 30,080

자본금 3,519 3,608 3,820

자본잉여금 15,811 17,714 25,675

자본조정 (544) (259)

이익잉여금 12,340 15,359 16,377

자본 총계 31,670 36,137 45,613

2019 2020 2021(감사전)

매출액 20,965 23,849 25,215

매출원가 9,875 10,794 14,139

매출총이익 11,090 13,055 11,075

판관비와관리비 8,249 8,983 9,222

영업이익 2,840 4,072 1,853

영업외수익 425 465 1,599

영업외비용 2,123 1,736 2,718

법인세차감전 순이익 1,142 2,801 734

법인세비용(수익) 234 (1,155) (603)

당기순이익 908 3,956 1,337
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(단위: 백만원)(단위: 백만원)
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본 자료에 포함된 ㈜알엔투 테크놀로지(이하 ‘회사’)의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는
기업회계기준 및 한국채택 국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

본 자료는 향후 매출계획 등 미래에 대한 ‘예측정보’를 포함하고 있습니다. 
이는 과거가 아닌 미래의 추정에 기인하여 성장 가능한 목표치를 경영실적으로 반영하고 있으며,
‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’ 등과 같은 용어를 사용하였습니다.
위 ‘예측정보’는 경영환경의 변화에 따라 적지 않은 영향을 받을 수 있으며,
이러한 불확실성에 따른 현상은 미래의 경영실적과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.
또한, 각종 지표들은 현재의 시장상황과 회사의 경영목표 및 방침을 고려하여 작성된 것으로
시장환경의 급속한 변화 및 투자환경, 회사의 전략적 목표 수정에 의하여 그 결과가 다르게 나타날 수 있습니다.

따라서, 투자자는 투자 판단을 내리기에 앞서 반드시 회사의 공시사항을 확인하여야 하며,
본 자료에 열거한 사항은 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 효과를 미치지 못하므로 법적인 책임이 없습니다.
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본사/제1공장/알엔원연구소-부
경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11
031-376-5400

제2공장/알엔원연구소-주
강원도 강릉시 과학단지로 106-4
033-646-4161

www.RN2.co.kr


